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ＭＯＢＩＯ産学連携オフィス連続企画
『大阪府立大・関西大・近畿大・熊本大による

　合同セミナー　in MOBIO』
～４大学による企業に役立つ研究シーズをご紹介～　

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
≪主催≫大阪府立大学、関西大学、近畿大学、熊本大学
≪共催≫ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）
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【日　  時】平成２６年１１月１３日（木）１３：３０～１８：００ 
【場　  所】クリエイション・コア東大阪　南館３階
　　　　　　クリエイターズプラザ　研修室ＢＣ　
【募集人数】５０名程度（先着順・要事前申込）
【対　　象】ものづくり中小企業、試験研究機関ほか
【参 加 費】無料
【申込・問合】ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）　担当：下園、二宮
ＴＥＬ：０６－６７４８－１０５４　ＦＡＸ：０６－６７４５－２３８５
E-mail：sangaku@gbox.pref.osaka.lg.jp
【４大学合同セミナー】

　　　　　　　　　  

	企　業　名
	

	所　在　地
	

	所属・役職
	

	氏　　　名
	

	連　絡　先
	【電　話】(         )          －

	
	【E-mail】                 ＠

	所属・役職
	

	氏　　　名
	

	連　絡　先
	【電　話】(         )          －

	
	【E-mail】                 ＠


【ＭＯＢＩＯ産学連携オフィス】http://www.m-osaka.com/jp/service/demae.html

ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）の南館には、大学の持つ最先端技術・研究成果を中小企業に結びつけるため、関西圏を中心とした大学・高専が集結し、産学連携オフィスを設置しています。
大学・高専との産学連携については、産学連携オフィス総合窓口（大阪府ものづくり支援課06-6748-1054）まで、お気軽にご相談ください。
◆◆◆◆◆◆ 会場までの交通案内 ◆◆◆◆◆◆
　　ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）
〒577-0011　東大阪市荒本北1-4-1 

＜電車をご利用の場合＞
・地下鉄中央線　長田駅下車　3番出口から北東に徒歩10分
・近鉄東大阪線　荒本駅下車　1番出口から北西に徒歩5分
※専用駐車場がありませんので、お車でお越しの場合は、東大阪
市役所（有料）・大阪府立中央図書館（有料）もしくは近隣の
駐車場をご利用ください。
ＭＯＢＩＯ産学連携オフィスでは、中小企業のみなさまの技術開発や技術の高度化を支援


するため、大学・高専との産学連携を推進しております。


この度、ＭＯＢＩＯ産学連携オフィスに入居する大学等から、企業の産学連携事例や、企業の技術開発に役立つ大学の研究シーズをご紹介するセミナーを開催します。


あわせて、常設展示場企画展では、大学等の研究シーズを展示しております。


この機会に是非、本セミナーにご参加ください。


〇開会　　　　　　　　　  (13:30～）


〇企業の産学連携事例紹介　(13:40～14:30)


(1)ＰＣＤブレードによる高硬度材料のダイシング


技術�
(株)新日本テック


代表取締役社長 和泉 康夫 氏�
�
(2)薄膜フィルム上への超微細パターンメッキ技術�
ＦＣＭ(株) 専務取締役 川森 晋治 氏�
�
〇大学の研究シーズ紹介　  (14:30～17:45)


(3)物理化学反応を利用したものづくり


－半導体・太陽電池・光学素子の精密加工技術－�
近畿大学理工学部 講師 村田 順二 氏�
�
(4)摩擦攪拌を利用した金属表面の高機能化ﾌﾟﾛｾｽ�
関西大学化学生命工学部


　　　　　　 助教 森重 大樹 氏�
�
(5)レーザ直接描画によるマイクロ３Ｄﾊﾟﾀｰﾝの作製�
関西大学システム理工学部


　　　　　 准教授 中原 住雄 氏�
�
(6)伴侶犬用の歩行補助器具の開発促進


   �
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科   博士課程 三重 慧一郎 氏


(獣医外科学研究室（教授 大橋文人）)�
�
(7)新規なNi基金属間化合物合金の特徴と魅力


�
大阪府立大学大学院工学研究科　


准教授 金野 泰幸 氏�
�
(8)圧電フィルムの成形と積層化により波動を検出／操作する能動振動構造体�
近畿大学生物理工学部


　         准教授 西垣 　勉 氏�
�
〇名刺交換会　          （17:45～）


　※（４）までの発表者との名刺交換については、休憩中(15:30～15:45予定)に行う場合があります。








F A X :０６－６７４５－２３８５


E-mail：sangaku@gbox.pref.osaka.lg.jp





『大阪府立大・関西大・近畿大・熊本大による　合同セミナー　in MOBIO』


※インターネット申し込みの場合は下記ＨＰから申込してください。


� HYPERLINK "https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2014100033" �https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2014100033�


※参加不可の場合のみ、ご連絡いたします。当日は会場に直接お越しください。











